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Salah satu produk modifi kasi pati yang dapat digunakan sebagai bahan penyalut lapistipis (fi Im coating)
tablet adalah maltodekstrin. Penelitian ini bertujuan mengetahui kemampuan maltodekstrin DE 5-10 sebagai
bahan penyalut lapis tipis tablet. Maltodekstrin DE 5-10 diperoleh dengan cara hidrolisis pati singkong
menggunakan enzim & #945;-amilase dari NOV O (Termamyl L120®) pada suhu 85°C selama 65 menit.
Maltodekstrin DE 5-10 digunakan sebagai bahan penyalut pada konsentrasi 10, 15, 20 dan 25%, sebagai
bahan salut pembanding digunakan hidroksimetil selulosa (HPMC). Evaluasi tablet salut dilakukan
berdasarkan ketentuan yang tertera pada Farmakope Indonesia Edisi 111 dan IV. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa maltodekstrin DE 5-10 dari pati singkong dapat digunakan sebagai bahan penyal ut
lapis tipis dengan hasil yang cukup baik pada konsentrasi 10-25%, bahkan pada konsentrasi 10% hasilnya
lebih baik dari tablet yang disalut dengan hidroksimetil selulosa.
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The Use of Maltodextrin from Tapioca Starch as a Film Coating Tablet Material. Maltodexrin is a modifi ed
starch product which can be use as a material fi Im coating tablet. The aim of the research wasto study the
capability of maltodextrin as a material fi Im coating exipient. Maltodextrin DE 5-10 was made by hidrolysis
of tapioca starch with &#945;-amylase enzyme from NOV O (Termamyl L120®), at 80° C, for 65 minute.
Maltodextrin was used as a fi Im coating material at concentration 10%,15%,20% dan 25%. Asa
comparative fi Im coating material was used HPMC. The evaluation of the coating tablet was done
accordance to Farmacope Indonesia third and fourth edition. The result show that maltodextrin DE 5-10
from tapioca starch can be used as fi Im coating at concentration 10-25% with concentration 10% gave
better result aHPMC.
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